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证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-046

兆易创新科技集团股份有限公司

关于增加汽车电子募投项目实施主体和地点并使用

部分募集资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于

2025年 8月 22日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加汽车

电子募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，

同意公司增加全资子公司西安格易安创集成电路有限公司（以下简称“西安格

易”）、上海格易电子有限公司（以下简称“上海格易”）、合肥格易集成电路

有限公司（以下简称“合肥格易”）、深圳市格易聚创集成电路有限公司（以下

简称“深圳格易”）作为“汽车电子芯片研发及产业化项目”的实施主体，并使

用部分募集资金向西安格易、上海格易、合肥格易、深圳格易分别增资 6,000万

元、6,000 万元、4,000万元、4,000 万元以实施募投项目，对应增加实施地点西

安市、上海市、合肥市、深圳市。该议案无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2020]711号核准），公司由主承销商中国国际

金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）

21,219,077股，发行价格为人民币 203.78 元/股，本次发行募集资金总额为人民

币 432,402.35万元，扣除承销费用（不含增值税）人民币 3,958.49万元后，公司

此次实际募集资金净额为人民币 428,443.86 万元。上述募集资金已由保荐机构

（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2020年

5 月 26 日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的
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32310188000045744 账 户 及 在 招 商 银 行 北 京 分 行 清 华 园 支 行 开 设 的

110902562710703账户中。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普

通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第 010036号”验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司、实施募投项目

的全资子公司上海格易、珠海横琴芯存半导体有限公司、全资孙公司北京芯存集

成电路有限公司/全资孙公司上海芯存志远半导体有限公司/全资孙公司合肥芯存

半导体有限公司/全资孙公司西安芯存半导体有限公司均开设了募集资金专用账

户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构以及存放募集资金的商业银行

签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次募集资金扣除发行费用后原计划用于“DRAM芯片研发及产业化项目”

和补充流动资金。经公司于 2024年 11月 26日召开的 2024年第四次临时股东会

审议通过，公司调整前述“DRAM 芯片研发及产业化项目”的用途及规模，并

新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。调整后的募

集资金投资项目如下：

序号 项目名称 调整后募集资金承诺投资总额（万元）

1 DRAM芯片研发及产业化项目 282,413.75

2 汽车电子芯片研发及产业化项目 70,644.12

3 补充流动资金 1 96,041.51

4 补充流动资金 2 20,539.92

合计 469,639.30

注：“调整后募集资金承诺投资总额”与“实际募集资金净额”的差额为募集资金利息收入

再投入。

截至 2025年 6月 30日，公司募集资金存放与实际使用情况请详见 2025年

8月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兆易创新 2025年

半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-045）。

三、本次增加募投项目实施主体和地点及增资的情况

公司募集资金投资项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”的原实施主体为

兆易创新，实施地点为北京市朝阳区，现拟增加兆易创新全资子公司西安格易、
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上海格易、合肥格易、深圳格易作为募投项目实施主体，与公司共同实施募投项

目，对应增加实施地点西安市、上海市、合肥市、深圳市，公司使用部分募集资

金向西安格易、上海格易、合肥格易、深圳格易分别增资 6,000 万元、6,000万

元、4,000万元、4,000万元以实施募投项目。本次除增加实施主体和地点外，与

“汽车电子芯片研发及产业化项目”相关的实施方案等其他内容保持不变。

（一） 本次增加募投项目实施主体和地点的原因

根据公司实际情况及发展规划，本次新增汽车电子募投项目实施主体和地点

并使用部分募集资金向全资子公司增资，有利于有效整合公司研发资源，提高募

集资金使用效率，加快推进“汽车电子芯片研发及产业化项目”的建设力度，进

一步保障募集资金投资项目的顺利实施。

（二） 本次新增募投项目实施主体的基本情况

1. 西安格易

（1）基本信息

公司名称：西安格易安创集成电路有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6UAN2057

企业类型：有限责任公司

住所：陕西省西安市高新区天谷八路 211号环普科技产业园 G1座 13-15楼

法定代表人：何卫

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2017年 11月 14日

经营范围：电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移

动终端的研发、销售；集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；

货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）最近一年一期主要财务数据：
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单位：万元

项目 2024年 12月 31日/2024年度 2025年 6月 30 日/2025年 1-6 月

营业收入 26,429.36 8,795.02

净利润 4,483.71 1,422.38

总资产 33,294.35 33,767.64

净资产 24,998.19 26,850.14

注：2024年度财务数据已经审计；2025年 1-6 月财务数据未经审计。

2. 上海格易

（1）基本信息

公司名称：上海格易电子有限公司

统一社会信用代码：91310115590406448D

企业类型：有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路 505 号电梯楼层 15 楼 01-08单

元（实际楼层为 12楼）

法定代表人：何卫

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2012年 02月 16日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房

地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目 2024年 12月 31日/2024年度 2025年 6月 30 日/2025年 1-6 月

营业收入 70,729.09 32,879.53

净利润 17,119.70 7,724.76

总资产 93,356.84 87,514.95

净资产 66,433.90 74,732.69
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注：2024年度财务数据已经审计；2025年 1-6 月财务数据未经审计。

3. 合肥格易

（1）基本信息

公司名称：合肥格易集成电路有限公司

统一社会信用代码：91340111095524682N

企业类型：有限责任公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区清华路 368号

法定代表人：何卫

注册资本：3,961.4178万元人民币

成立日期：2014年 03月 13日

经营范围：集成电路设计、制造、加工；半导体集成电路芯片研发、设计、

委托加工、销售；微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手

持移动终端产品的研发及销售；集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务、技

术转让；展览展示服务；房屋及设备租赁；教育科技软硬件、集成电路相关展品、

纪念品的设计、销售和产品代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但

国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目 2024年 12月 31日/2024年度 2025年 6月 30日/2025年 1-6月

营业收入 211,530.98 82,053.14

净利润 48,478.68 19,309.46

总资产 274,594.66 231,037.05

净资产 185,624.81 205,628.50

注：2024年度财务数据已经审计；2025年 1-6 月财务数据未经审计。

4. 深圳格易
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（1）基本信息

公司名称：深圳市格易聚创集成电路有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G1TGN5E

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态

园 10栋 B3501

法定代表人：何卫

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2020年 01月 13日

经营范围：一般经营项目：集成电路设计；半导体集成电路芯片研发、设计、

销售；微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端

产品的研发及销售；集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；展

览展示服务；设备租赁；教育科技软硬件、集成电路相关展品、纪念品的设计、

销售；经营进出口业务。（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

许可经营项目：集成电路制造、加工。

（2）最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目 2024年 12月 31 日/2024年度 2025年 6月 30 日/2025 年 1-6月

营业收入 13,351.56 7,320.49

净利润 -1,254.34 -487.04

总资产 7,823.80 6,891.91

净资产 3,024.73 3,543.39

注：2024年度财务数据已经审计；2025年 1-6 月财务数据未经审计。

（三） 本次增资方案

公司拟以“汽车电子芯片研发及产业化项目”专项账户的部分募集资金向西

安格易、上海格易、合肥格易、深圳格易分别增资 6,000万元、6,000万元、4,000
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万元、4,000万元以实施该募投项目，详细情况如下：

单位：万元

提供增资方 被增资方 增资金额 其中：计入注册资本 其中：计入资本公积

公司 西安格易 6,000 1,000 5,000

公司 上海格易 6,000 1,000 5,000

公司 合肥格易 4,000 1,000 3,000

公司 深圳格易 4,000 1,000 3,000

本次增资完成后，西安格易、上海格易、合肥格易、深圳格易注册资本分别

由 2,000万元、10,000万元、3,961.4178万元、2,000万元变更为 3,000万元、11,000

万元、4,961.4178万元、3,000万元，仍为公司全资子公司。

（四） 本次增资后的募集资金管理

为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会同意西安格易、上海格易、合

肥格易、深圳格易开立募集资金存储专用账户，并授权管理层全权办理与募集资

金存储专用账户相关的具体事宜，包括但不限于账户的开立、以及在西安格易、

上海格易、合肥格易、深圳格易增资完成后由其与公司、监管银行、保荐机构签

署募集资金专户存储监管协议等。公司及新增实施主体西安格易、上海格易、合

肥格易、深圳格易将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》

等有关规定规范存放、管理和使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严

格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、本次增加募投项目实施主体和地点及增资对公司的影响

本次增加“汽车电子芯片研发及产业化项目”实施主体和地点并使用部分募

集资金向全资子公司增资系公司对项目实施进度、内部管理架构等进行综合分析

后的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营和未来长远发展的

规划。除前述增加实施主体和地点并向全资子公司增资之外，募集资金投资项目

的建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和投资方向的情形，不会

对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、本次增加募投项目实施主体和地点及增资履行的审议程序
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公司于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于

增加汽车电子募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资

的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见。本事项不属于变更募集资金用

途，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议通过。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：兆易创新本次增加汽车电子募投项目实施主体和地

点并使用部分募集资金向全资子公司增资的事项经公司第五届董事会第五次会

议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。兆易创

新本次拟增加募集资金投资项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子

公司增资的事项系基于公司实际经营发展需要，不会对募投项目实施造成重大不

利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司

本次增加汽车电子募集资金投资项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全

资子公司增资的事项无异议。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2025年 8月 23日
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